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Introduccion

Ambitious: Edge Al Platform

Disefio del esquematico Software y firmware Sistema operativo y
y PCB de placa Carrier. de plataforma. aplicaciones edge.
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Introduccion

Computacion en el Borde (Edge Computing)

* Baja Latencia EDGE COMPUTING
 Respuesta en Tiempo Real
* Filtrado de datos

* Continuidad Operativa

* Seguridad

PROCESMENTO DESCENTARILADO:
CERCA DE DATOS.
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Hardware: Kria K26 SOM
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Hardware: Kria K26 SOM
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Objetivos

Este diseno no es hacer la placa de un Arduino!!!
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Software: KiCad

@ ambitious — KiCad 7.0
Archivo Editar Ver Herramientas Preferencias Ayuda
Archivos de proyecto
—E ambitious.kicad_pro
+. ambitious-backups
[l Arch.Gerber

Editor de esquemas
Editar el esquema del proyecto

+ Editor de simbolos

+. board Editar las bibliotecas de simbolos de esquema globales y/o del proyecto
+- [l footprints

[ lib Editor de placas

ii‘ ambitious-cache.lib Editar el disefio de placa del proyecto

ambitious-pnp_bottom.gbr Editor de huellas

ambitious-pnp_top.gbr Editar las bibliotecas de huellas de placas globales y/o del proyecto

Q‘CD|I' - ‘Uﬂll“

ambitious.kicad_pcb
Visor Gerber

Previsualizar archivos Gerber

ambitious.kicad_sch

Software de disefio electrdnico [ coLocacionse
de cddigo abierto y gratuito (@ reportixt
Multiplataforma

Conversor de imagenes
Convertir imdgenes de mapa de bits en simbolos de esquema o huellas de placa

N & B Y i

o * " Herramientas de célculo
B| bl |0te cas d e com pO ne nteS *®\=  Mostrar herramientas de cdlculo de resistencia, corriente, capacidad, etc.
So porte ~ Editor de hoja de trabajo

Editar bordes y bloques de titulos de hojas de dibujo para uso en esquemas y disefios de placas

Complemento y Administrador de Contenido
Administrar paguetes descargables de los repositorios de KiCad y terceros

&
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Esquematico

Q: Power_Supplies [ambitious/PowerSupplies1] — Editor de esquemas

Archivo Editar Ver Afadir Inspeccionar

Al&(De o

Jerarquia esquemaética x

3iz (pagina 1)
K26_SOM (pagina 2)
PowerSupplies1 (pagina 3)
PowerSupplies2 (pdgina 4)
Others1 (p&gina 5)
Others2 (pdgina 6)
Others3 (pégina 7)
Others4 (pagina 8)
Others5 (pdgina 9)
Others6 (péagina 10)
MSP430F2618 (pagina 11)
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Esquematico

mes

JP1 Monolithic Power Systems
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT - MP8904DD Demo Board

vin b 1 Ev=2904DD-00A

| Www.mps—ic.com JP?
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Figure 5: Typical Application Circuit NI T MPS Confidential
For Customer Use Only
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Placa

Huellas
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Placa
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Placa

Comprobar reglas de disefio X

Rellenar todas las zonas antes de ejecutar DRC Comprobar la paridad entre la placa y el esquema

Mostrar todos los errores para cada pista

Infracciones (0) Elementos no conectados (499+) Paridad del esquema (0) Tests ignorados (3)

v Error: Conexion faltante entre elementos
Pad 1 [Net-(C1-Pad1)] de C1en F.Cu
Pad 2 [Net-(C1-Pad1)] de R3 en F.Cu

v Error: Conexién faltante entre elementos
Pad 1 [Net-(U3-5SW)] de C13 en F.Cu
Pad 16 [Net-(U3-SW)] de U3 en F.Cu

v Error: Conexion faltante entre elementos
Pad 16 [Net-(U3-5W)] de U3 en F.Cu
Pad 1 [Net-(U3-SW)] de L1 en F.Cu

v Error: Conexién faltante entre elementos
Pad 2 [Net-(U3-SW)] de C1 en F.Cu

Mostrar: [ ] Todo 8 Errores () Avisos 406+ [ ]Exclusiones Guardar..
Eliminar marcador Borrar todos los marcadores | Ejecutar DRC Cerrar

M
O

Comprobar reglas de disefo X

[ Rellenar todas las zonas antes de ejecutar DRC Comprobar la paridad entre la placa y el esquema

Mostrar todos los errores para cada pista

Infracciones (3) Elementos no conectados (0) Paridad del esquema (0) Tests ignorados (2)

v Aviso: Serigrafia recortada por la mascara del soldadura

Linea en F.Silkscreen

<

Aviso: Serigrafia recortada por la mascara del soldadura

Linea en F.Silkscreen

<

Aviso: Serigrafia recortada por la mascara del soldadura
Linea en F.5ilkscreen

~ Aviso: Serigrafia recortada por la mascara del soldadura

Linea en F.Silkscreen

~ Aviso: Solapamiento de serigrafia

Linea en F.Silkscreen

Linea en F.Silkscreen

Errores 1)

Borrar todos los marcadores

Mostrar: [_] Todo [ ] Exclusiones Guardar..

Ejecutar DRC

Avisos B

Eliminar marcador Cerrar
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Placa

Pautas generales

« Agrupacion por bloques

» Seleccion de componentes

« Longitud de pista

» Trazado de pista

» Interferencias electromagnéticas
» Disipacion de temperatura
 Normas IPC (IPC-2221)
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Protocolo Ethernet

%= Herramientas de célculo

- Disefio general del sistema Tipo de linea de transmision Parametros del sustrato Parametros fisicos
. ‘-Reguladores . _ g
i ° ) A (O Linea Microstrip n_ W 0.123684 WL o
—I-Potencia, corriente y aislamiento
--Espaciado eléctrico () Guia de ondas coplanar tan & 0,02 mm v |0
~Diametro Via (0 Guia de ondas coplanar con plano de masa & 1,72e-08 L 10 mm "
--Ancho de pista
) Gui H: 0,0764 vl ————
_Corriente de fusion (_) Guia de ondas rectangular I I mm | Analizar | 1 sintetizar |1
~-Tamafio del cable (O Linea coaxial Ht le+20 mm M
; Parametros eléctricos
-I-Alta velocidad OLi z : g
Linea Microstrip acoplada T 0,035 mm v
--Longitud de onda I h I ) Zpar. 659521 0 v
- Atenuadores RF (U Linea Stripline Rugosidad: - 0 mm N Zimp: 499778 0 v
- Lineas de transmision (O Par entrelazado L(conductor): 1
5 Memo Ang_l: 0,35939 rad v
- Series E
.Cadigo color W S W Resultados
Clases de placas A Parémetros del componente er efectivo (par): 3,07101
--Corrosion galvanica Frecuencia: 1 GHz v ¢refectivo (inpar): 281544

Pérdidas de conductor (par):  0,0546579 dB
Pérdidas de conductor (inpar): 0,0720966 dB

Y Pérdidas dieléctricas (par): 0,0289049 dB
; / ; ; Pérdidas dieléctricas (inpar):  0,0264643 dB
Profundidad superficial: 2,0873 pm

Od d E Ve n |impedancia Diferencial (Zd): 100 Q|

@

Universidad Nacional de San Luis




Ruteo

Pads: 2081

Vias: 727

Segmentos de pista: 6060
Redes: 655

Capas: 8

Componentes: 423
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3D

Vd

1ZaClon

Visual

Universidad Nacional de San Luis



Archivo Gerber

Exito

Material base

Capas

Dimensiones

Cantidad

Tipo de producto

89.86 %

N P
Flexible Aluminio Base de cobre Rogers
. E 3 -

96.1

Electronica industrial/de consumo Médica
v

La opcion "Prueba Kelvin de 4 hilos” se selecciona automaticamente para
garantizar la calidad de la placa para productos médicos y aeroespaciales
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Trabajos futuros

Nacional,

S y..



Conclusiones

Objetivos planteados en el Plan de Proyecto Final de carrera:

1.Definir y disefar los componentes que seran parte del circuito de la placa Catrrier.
2.Realizar el disefo y los calculos necesarios para las fuentes de alimentacion de la placa.

3.Definir las huellas de cada uno de los elementos del circuito.
4.Determinar la ubicacion y las conexiones de todos los elementos del circuito.

5.Realizar el disefio del PCB de la placa Catrrier.
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¢, Preguntas?

iMuchas gracias por su atencion!
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EL DISENO DEL PCB
ESTA TERMINAD
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